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Abstract (en)
A shielded and pre-equipped connection has at least one terminal portion formed by a strand of conductors which is covered with a shielding braid.
<??>lt is characterised in that it furthermore includes an expander (5), of substantially identical transverse dimensions at the rear of a connector
to be connected to the said terminal portion (1) and positioned at the location of the said connector and covered by the said shielding braid (4)
preformed on it. <??>Application: connecting of connectors to shielded connections with high magnetic protection. <IMAGE>

Abstract (fr)
La liaison blindée et prééquipée présente au moins une partie terminale formée d'un toron de conducteurs recouvert d'une tresse de blindage.
Elle est caractérisée en ce qu'elle comporte, en outre, un élargisseur (5), de dimensions transversales sensiblement identiques a I'arriére d'un
connecteur a raccorder a ladite partie terminale (1), positionné a I'emplacement dudit connecteur et recouvert par ladite tresse de blindage (4)
préformée sur lui. Application : Raccordement de connecteurs aux liaisons blindées a haute protection magnétique. <IMAGE>
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